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YAMAICHI eLECTRONICS GOES HOT-MeLT

The low-pressure injection molding process HOT-MELT enables the gentle coating of sensitive electronic components. Due to
the resistance to high temperatures, moisture, oils or disinfectants of the used plastics, the HOT-MELT process is interesting for
components which have to be protected against damaging environmental influences, e.g. in the automotive or medical technology.
The HOT-MELT process is characterized by high flexibility and comparatively low tooling costs. Therefore it is attractive for small
series and prototype construction.

In the HOT-MELT process, the components are placed in a tool form that is produced based on individual requirements and directly
overmolded with the melting plastic. After cooling, the coated components are immediately available for further processing.
The one-component system of the HOT-MELT molding process is a simple, fast and clean production process.

Das Niederdruck-Spritzgussverfahren HOT-MELT erméglicht die schonende Ummantelung
empfindlicher elektronischer Komponenten.
gegentiber hohen Temperaturen, Feuchtigkeit,

Verfahren fiir Bauteile interessant, die gegen =

Die Besténdigkeit der eingesetzten Kunststoffe
Olen oder Desinfektionsmitteln machen das HOT-MELT
schéadigende Umwelteinfliisse geschiitzt werden miissen,
wie z.B. in der Automobilindustrie oder Medizintechnik.
Die hohe Flexibilitdt und die
Verfahrens machen es so attraktiv
Im HOT-MELT Verfahren werden
gefertigte Werkzeug-Form eingelegt
Abkiihlen stehen die ummantelten
Das Einkomponentensystem des HOT-MELT

sauberer Produktionsprozess.

vergleichsweise geringen Werkzeugkosten des HOT-MELT
fiir Kleinserien und den Prototypenbau.

die Bauteile in eine nach individueller Anforderung
und direkt mit dem Schmelzkunststoff umhdillt. Nach dem
Bauteile sofort zur Weiterverarvbeitung zur Verfiigung.

Moulding-Verfahrens ist ein einfacher, schneller und

FEATURES VORTEILE

* Low pressure injection molding process for * Niederdruck Spritzguss Verfahren fiir
highly sensitive components hochsensible Bauteile

e Suitable for small series e Kleinserien geeignet

e |deal for prototype construction e [deal fiir den Prototypenbau

* Low tooling costs * Geringe Werkzeugkosten

* High flexibility * Hohe Flexibilitat
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